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深圳精智达技术股份有限公司

关于公司近期生产经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为使投资者更好地了解深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）生

产经营情况，公司现自愿披露相关情况如下：

一、行业发展趋势

据 SEMI（国际半导体产业协会）2026年 7月发布的年中总半导体设备市场

预测报告，AI带动的半导体需求正推动后端设备市场扩张。报告预计，2026 年

半导体测试设备销售额同比增长 31%，达到 153 亿美元，较 SEMI 2025 年末的

预测显著上调。增长主要源于芯片器件复杂度提升和先进异构封装渗透率持续提

高。半导体测试设备是芯片研发验证与量产环节的关键装备，行业景气度持续提

升。

除存力、算力测试需求外，感知终端的高速放量也为公司检测设备业务带来

新的应用场景。2026 年 9月，Meta在 Connect大会集中发布多款 AI眼镜新品，

并宣布将 AIAgent “Muse”逐步接入硬件生态，推动智能眼镜从单一音频交互

向“感知—显示—代理执行”的多维能力演进。据 IDC预测，2026年全球 AI眼

镜出货量将达 2,267.1万台，同比增长 56.3%；中国市场预计 450.8万台，同比增

长 77.7%。感知终端的高速放量，与算力、存力、运力的系统级协同形成共振。

二、公司近期生产经营情况

（一）经营业绩

2026 年前三季度，公司实现营业收入 12.57 亿元，同比增长 66.95%，产品



结构优化带动毛利率同比提升；公司持续加大研发投入，前三季度研发投入

27,132.40万元，同比增长 159.40%，占营业收入的比例为 21.58%，研发投入规

模抬升为构筑长期核心竞争壁垒夯实技术底座。

（二）业务进展

1.存储测试机

公司半导体存储芯片测试设备业务延续量产交付态势。2026年 1月、9月，

公司控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司、公司先后与客户签订半导体

测试设备采购合同，含税金额分别为人民币 131,080.00 万元、157,635.00 万元，

相关合同详见公司分别于 2026 年 1 月 24 日、2026 年 9月 4日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告

编号：2026-002）、《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-081）。

除前述已披露订单外，公司及子公司于日常经营中持续取得各类订单，在手订单

整体按约定节奏推进交付，预计将对公司 2026年至 2028年度经营业绩产生积极

影响。

2.算力测试机

公司自研 SoC ATE测试机已于 2026 湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）

正式推出。该产品最大支持 6,912 路数字通道，通道带宽可达 1.6Gbps，具备大

规模电源通道和大电流供电能力，以及微波射频、高速混合信号收发检测能力，

可适配逻辑芯片、SoC类芯片测试。公司后续将稳步推动商业化落地，持续丰富

半导体测试设备产品矩阵。

公司围绕存力、算力、运力、感知四条 AI核心主线持续加大研发投入，搭

建测试机底层共用技术平台，实现技术在存储、算力等不同领域测试机的复用，

推动研发成果转化为高附加值产品。

（三）生产与供应

2026 年 10 月 10 日，公司募投项目“半导体存储测试设备产业化智造项目”

在深圳市龙华区正式开工。该项目为公司成立以来首个自建生产基地。项目建成

后将提升设备规模化生产与交付能力，为半导体测试业务的持续发展提供坚实支

撑。公司当前供应链保持稳定，在手订单生产交付有序推进。



三、经营展望

（一）战略布局

公司围绕存力、算力、运力、感知四大方向持续纵深布局。在存力领域，依

托半导体存储器测试设备及配套治具的完整产品线，为 AI基础设施提供存储测

试支撑；在算力领域，持续推进高端算力芯片测试设备研发，打造专业化测试解

决方案，助力 AI算力核心环节的产业化验证；在运力领域，公司储备高速互联

测试技术，并持续拓展芯片间及系统间高速互连场景，为相关场景提供测试验证

能力。

伴随 AI端侧应用快速普及，XR、微显示等人机交互硬件市场持续扩容。公

司以感知领域为海外拓展的切入点之一，已实现Micro LED/Micro OLED检测产

品布局，并为海外头部 AR/VR客户提供系统化检测解决方案，海外市场拓展取

得积极进展。

为进一步推进公司国际化战略发展与海外业务布局，吸引海外高端产业人才，

持续提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，公司正在筹划境外发行股份（H

股）并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。本次 H股发行上市能否通过审议、

备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，公司将根据进展及时履行信息披

露义务。

（二）生态建设

公司积极参与产业基金及产业协同合作，持续完善产业链生态建设，强化产

业协同。2026年内，公司参与发起设立南京精智达清源创业投资合伙企业（有限

合伙），重点投向精密制造、电子信息、新材料及重型装备等领域；同时参与上

海石溪兆易智芯创业投资合伙企业（有限合伙）的投资，聚焦集成电路领域的早

期、中小及高新技术企业投资。在产学研合作方面，公司与清华大学共建联合研

究中心，围绕存储测试核心技术开展联合攻关，推动前沿技术孵化与成果转化，

为产业生态繁荣注入持久动能。

四、积极维护股东权益



公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，实行积极、持续、稳定的利润分

配政策，重视对投资者的合理回报。2026年以来，公司已完成 2025年年度权益

分派，派发现金红利 2,103.73万元。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，2026年 10

月 28日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张滨先生提议回购公司

部分股份。2026 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金

和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份用于员

工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过

人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 490.86 元/股（含），

回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。具

体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以

集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-098）。

公司将持续做好投资者关系管理工作，传递公司经营策略与投资价值，增进

投资者对公司的了解与信任。同时，公司将持续聚焦主业，不断提升核心竞争力、

盈利能力及风险管控能力，依托稳健经营成果与规范的公司治理回馈投资者，切

实履行上市公司责任与义务。

五、风险提示

本公告所载财务数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为

准。公司前述经营情况涉及的订单交付进度、业绩实现情况受客户验收、行业周

期等多种因素影响，存在不确定性，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年 11月 7日


